
 본 기술은 전기적으로 분리된 제1차측 회로와 제2차측 회로의 무선 전력전달이 가능한 트랜스포

머를 포함하는 무선전력전송시스템에 관한 기술

 본 기술은 완전히 분리된 제1차측 회로와 제2차측 회로를 이용하여 전력전달이 가능한 트랜스포

머를 포함함으로써 평면화가 가능하고, 다양한 전력용량 모델에 적용 가능할 수 있음

IT BT NT ET ST CT 기타

무선전력전송, 무선충전, 고주파 스위칭, 고전력밀도, 전원장치



 무선충전 세계 시장은 2019년 약 97억 2,000만

달러에서 2025년 약 454억 4,900만 달러로 연평

균 29.32%씩 성장할 전망

 현재 무선전력전송은 모바일 기기를 중심으로 성

장해 왔으나 향후 가전기기, 전기자동차, 생체의료

기기 등의 분야로 시장이 확대될 것으로 전망됨

■

 기존 무선전력전송 시스템의 송신기와 수

신기는 중심 위치가 수평적으로 다른 자

유 위치에 배치되어 수신기의 충전 위치

에 상관없이 일정한 효율을 제공함

 그러나 송신기의 회로와 수신기의 회로

가 연결된 형태의 트랜스포머를 포함하므

로, 생산성이 낮고 회로 간의 절연 내압

문제 및 방열 문제가 발생함

 다양한 전력용량 모델에 적용 가능하며, 

다층 PCB의 평면코어를 사용하여 온도

상승 범위 내에서 높은 출력 전력밀도를

제공하여 열 저항 및 누설 인덕턴스를 저

감할 수 있음

 세라믹 소재를 이용하여 트랜스포머의 절

연 내압 문제 및 방열 문제를 해결할 수

있고, 내부 발생열을 낮출 수 있어 코어의

소형화가 가능할 수 있음

TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9

TRL 5 : 시제품제작/성능평가 단계
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